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二、内容简介
　　半导体行业是现代信息技术的核心支撑，其发展紧密关联着全球科技产业的脉搏。近年来，随着5G、人工智能、物联网等新兴技术领域的崛起，对高性能计算芯片的需求急剧增加，促使半导体企业不断加大研发投入，以满足市场对于更高效能和更低能耗的要求。同时，全球供应链布局调整与地缘政治因素的影响，使得半导体行业的供应安全问题受到前所未有的重视，各国纷纷出台政策支持本土半导体产业发展，加速构建自主可控的产业链体系。
　　未来，半导体行业将继续保持强劲的发展势头，技术创新将成为推动产业升级的主要动力。市场调研网认为，量子计算、神经形态计算等前沿技术有望为半导体带来革命性的变化，而汽车电子化、智能家居等应用领域也将进一步拓展半导体产品的应用场景。此外，随着环保意识的增强和技术进步，绿色制造理念将逐步渗透到半导体生产的各个环节，从而实现经济效益与社会效益的双赢局面。
　　半导体是指导电能力介于金属和绝缘体之间的固体材料。半导体的应用十分广泛，主要是制成有特殊功能的元器件，如晶体管、集成电路、整流器、激光器以及各种光电探测器件、微波器件等。
　　据市场调研网（中智林）《2010-2011年中国半导体行业投资分析及市场前景预测深度研究报告》，2010年半导体行业市场规模达 亿元，预计2011年市场规模将达 亿元，期间年均复合增长率（CAGR）达 %。报告由通讯电子行业的高级研究员和资深业内人士全力合作完成，报告在充分的市场调研和专家座谈的基础上，通过分析过去五年内半导体行业的发展历程和变化特征，深刻剖析了半导体行业的运行规律及发展现状，并根据市场需求的变化、项目的实施进度以及产业政策规划等方面对未来五年内半导体市场的走向做出尽可能合理而准确的预测。本报告所采用的数据主要来自于国家统计局、工业和信息化部、国家发改委和中国人民银行等等。

第一章 2009-2010年中国半导体行业发展概况
　　1.1 半导体行业界定及分类
　　　　1.1.1 半导体行业界定
　　　　1.1.2 半导体行业分类
　　1.2 半导体的行业特性
　　1.3 半导体行业在国民经济中的地位

第二章 2009-2010年中国半导体行业发展环境分析及预测
　　2.1 宏观经济发展环境变化分析及预测
　　2.2 宏观经济环境变化对半导体行业的影响
　　2.3 2007-2008年半导体行业相关政策

第三章 2009-2010年中国半导体行业供需分析及预测
　　3.1 半导体行业市场需求分析及预测
　　　　3.1.1 半导体行业市场规模
　　　　3.1.2 半导体行业市场结构
　　　　3.1.3 半导体行业市场需求趋势预测
　　3.2 半导体行业供给分析及预测
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　　　　3.2.2 半导体行业供给结构
　　　　3.2.3 半导体行业供给趋势预测
　　3.3 半导体行业供需平衡分析及预测

第四章 2009-2010年全球半导体行业市场分析及预测
　　4.1 全球半导体行业市场发展现状
　　4.2 全球半导体行业市场发展存在的主要问题
　　4.3 全球半导体行业市场发展趋势预测

第五章 2009-2010年中国半导体行业细分市场分析及预测
　　5.1 晶圆市场分析及预测
　　　　5.1.1 晶圆市场发展现状
　　　　5.1.2 晶圆市场发展存在的主要问题
　　　　5.1.3 晶圆市场发展趋势预测
　　5.2 封测市场分析及预测
　　　　5.2.1 封测市场发展现状
　　　　5.2.2 封测市场发展存在的主要问题
　　　　5.2.3 封测市场发展趋势预测

第六章 2009-2010年全球半导体行业重点地区市场分析及预测
　　6.1 2009-2010年美国半导体市场分析及预测
　　　　6.1.1 美国半导体行业在全球的地位
　　　　6.1.2 美国半导体行业运行状况分析
　　　　6.1.3 美国半导体行业市场发展趋势预测
　　6.2 2009-2010年日本半导体市场分析及预测
　　　　6.2.1 日本半导体行业在全球的地位
　　　　6.2.2 日本半导体行业运行状况分析
　　　　6.2.3 日本半导体行业市场发展趋势预测
　　6.3 2009-2010年欧洲半导体市场分析及预测
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　　　　6.3.3 欧洲半导体行业市场发展趋势预测
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　　　　6.4.2 亚太半导体行业运行状况分析
　　　　6.4.3 亚太半导体行业市场发展趋势预测
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　　7.3 上海宏力半导体制造有限公司
　　7.4 无锡华润微电子有限公司
　　7.5 上海先进半导体制造股份有限公司
　　7.6 和舰科技（苏州）有限公司
　　7.7 BCD半导体制造有限公司
　　7.8 方正微电子有限公司
　　7.9 中宁微电子公司
　　7.10 南通绿山集成电路有限公司
　　7.11 纳科（常州）微电子有限公司
　　7.12 珠海南科集成电子有限公司
　　7.13 康福超能半导体（北京）有限公司
　　7.14 科希-硅技半导体技术第一有限公司
　　7.17 光电子（大连）有限公司
　　7.16 西安西岳电子技术有限公司
　　7.17 吉林华微电子股份有限公司
　　7.18 丹东安顺微电子有限公司
　　7.19 敦南科技股份有限公司
　　7.20 福建福顺微电子有限公司
　　7.21 杭州立昂电子有限公司
　　7.22 杭州士兰微电子股份有限公司
　　7.23 汉曰升科集成电路有限公司
　　7.24 绍兴华越微电子有限公司
　　7.27 深圳深爱半导体有限公司
　　7.26 常州赛米微尔微电子有限公司
　　7.27 茂德科技股份有限公司
　　7.28 南京高新半导体有限公司
　　7.29 应用材料（中国）有限公司
　　7.30 东京电子有限公司
　　7.31 荷兰ASML公司
　　7.32 爱德万测试（苏州）有限公司
　　7.33 kla-tencor 半导体（中国）公司
　　7.34 上海尼康精机有限公司
　　7.35 迪恩士电子（上海）有限公司
　　7.36 诺发系统半导体设备（上海）有限公司
　　7.37 泛林半导体设备技术（上海）有限公司
　　7.38 日月光半导体（上海）有限公司
　　7.39 矽品科技（苏州）有限公司
　　7.40 菱生精密工业股份有限公司
　　7.41 京元电子股份有限公司
　　7.42 超丰电子股份有限公司
　　7.43 宁波明昕微电子股份有限公司
　　7.44 宏盛科技发展股份有限公司
　　7.45 威宇科技测试封装（上海）有限公司
　　7.46 吴江巨丰电子有限公司
　　7.47 通用半导体（中国）有限公司
　　7.48 苏州瀚霖电子有限公司
　　7.49 捷敏电子（上海）有限公司
　　7.50 凯虹电子有限公司
　　7.51 上海市桐芯科技有限公司
　　7.52 南茂科技股份有限公司
　　7.53 英特尔（中国）有限公司
　　7.54 摩托罗拉（中国）电子有限公司
　　7.55 飞利浦（中国）投资有限公司
　　7.56 美国国家半导体公司
　　7.57 超微中国
　　7.58 上海安可科技有限公司
　　7.59 星科金朋（上海）有限公司
　　7.60 三星电子有限公司
　　7.61 KEC半导体公司
　　7.62 新加坡联合科技公司
　　7.63 三洋半导体（蛇口）有限公司
　　7.64 东莞长安乐依文半导体装配测试厂
　　7.65 瑞萨半导体（苏州）有限公司
　　7.66 英飞凌科技（苏州）有限公司
　　7.67 矽格微电子（无锡）有限公司
　　7.68 南通富士通微电子股份有限公司
　　7.69 瑞萨四通集成电路（北京）有限公司
　　7.70 深圳赛意法微电子有限公司
　　7.71 天水华天科技股份有限公司
　　7.72 浙江华越芯装电子股份有限公司
　　7.73 骊山微电子公司
　　7.74 汕头华汕电子器件有限公司
　　7.75 华联电子有限公司
　　7.76 上海华旭微电子有限公司
　　7.77 无锡华润安盛科技有限公司
　　7.78 江苏中电华威电子股份有限公司
　　7.79 江苏长电科技股份有限公司
　　7.80 邗江九星电子有限公司
　　7.81 无锡市玉祁红光电子有限公司
　　7.82 桂林斯壮微电子有限责任公司
　　7.83 清溪矽德电子厂
　　7.84 珠海南科电子有限公司
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　　8.1 半导体行业市场竞争格局
　　8.2 半导体行业发展阶段判断
　　8.3 半导体行业SWOT分析
　　8.4 半导体行业进入退出壁垒
　　8.5 半导体行业市场集中度
　　8.6 半导体行业竞争力评价
　　8.7 半导体行业竞争发展趋势预测

第九章 2009-2010年中国半导体行业风险分析及预测
　　9.1 宏观经济波动风险
　　9.2 半导体行业政策风险
　　9.3 半导体行业竞争风险
　　9.4 半导体行业市场风险
　　9.5 半导体行业经营风险
　　9.6 半导体行业技术风险
　　9.7 半导体行业风险总体评价

第十章 中-智林　2009-2010年中国半导体行业投资机会及投资建议
　　10.1 半导体行业市场投资机会
　　10.2 半导体行业投资建议
　　10.3 半导体行业风险防范策略
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